
UKD 655. 226.433 

N O R M A B R A N Ż O W A BN-89 
Kopie I formy offsetowe 7435-04 na płytach I foliach POLIGRAFIA 

wielometalowych 
n iepresensybi I izowanych (Typ II) 

Wymagania I badania kontrolne ' Grupa katalogowa 1693 

O ffse t co pi es and olTse t pl a tcs made O<jJceTHble Ko mU1 H O<jJCeTHble cjl OpMbl OfTsctk opien und OfTsetdruckfo rmen 

on no n-prcse nsi t i7cd mu lt i lll ctal fo i ls Ha 6HMeTanHyeCKHX npe,L(SapHTenbHo aus den nicht vorbeschi chtete M ehrlllctall 

and plat cs (Typ II ) HCOYyscTsneHHhlx nnaCTHHax HnH druckro li en und M ehrmetalldrucplatten 

Rcquircmcnts and cxa lllina ti on cjlonb rax (Tl1n 2) (Typ II) 

T pe60BaHH SI H KOHTponbHble Anfo rderun gen und 

HCl1 blTaHH SI K o l1tro ll ul1tersuch ungen 

I. WSTĘP 2. WYMAGANIA 

2.1. Materiały 1.1. Przedmiot normy. Przedm iote m no rm y są wym a
gania i bada ni a ko ntrolne wg BN-81/7432-05 ko pii 
i lo rm o llsc lowych wyko na nych na płyta c h i fo li ac h 
wie lo me talo wyc h ni e prcse nsy bili zowan ych (Typ II) przy 
u życiu warstw ko pi o wyc h z d wuc hromi a nem a m onu 
i po lialkoh o lem win ylo wym (Ty p II A ) lu b gum ą 

ara bskc) (Typ I I B). 

2.1.1. Półprodukty 
tab . j . 

materiały podstawowe - W O 
b 

2.1.2. Preparaty - wg ta b . 2. 

2.2. Wykonanie - wg tab . 3. 

1.2. Ukreś lenia wg BN-73/7401-07, BN-721 
2.3. Wymagania dla kopii - wg tab . 4. 

2.4 . W ymagania dla formy - wg tab . 5. 7401-10 i BN-75/740 1-14. 

Tabela l. Półprodukty materiały podstawowe 

Lp. Rodzaj Wymagunia 
o . 

I ~ J 

I F(lr l1l ~' ko pio \Ve P()zytywowe wg BN-83/7432-06 7 wzo rcam i kolltrolnymi \ \ / \ 1 
~ 

BN-II017402-04: 
- nr ! 2 !3 (wzorzec l o n alności I G-polowy niera sl tO wanv) 
- nr i22 1 (w?orzec tonalnośc i II-po lowy rastrowany) 

- nr 526 1 (wzorzec dokładnośc i przl'n l e~JL I1[a rvs l ln ku. r~ls t row~lnv o pok ryc i II 
Ce lll l)V",·yn! I 50/( i 95 99(i( ). 

Zaleca SIC; stusowa nie pasków kon l ro lnych drllkow(l nia wg BN -8ó/74 1 1-02 

2 Plvl y ()fl~l·t llWl' wic I OJ11 cta [owe W" ~ BN-7817435-0 I 

J Folie ~)I · I ·:-;l' t l.. ) Wl· dWlImclalowc ,"VI' 
" 

B N -X617 4 -' 5-02 

4 
Rozlwór kop;u wy Z pol ia Iko ho k m 

BN-7217433-0 I 
wi ny lowym (PAW) 

wt: 

5 I ROl l wór kop iowy I g UIl1 <:ł arabsk<j 
(G MP) 

\-\1(1 BN -75174J2-0J <o 

Zgłoszona przez Oś rode k Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Pollgra l ,cz nego 
Ustanow iona przez Dyrekto ra Oś ro dka Badawczo-Rozwojowego Przemysł u Polig raficznego dnia 17 lipca 1989 r 

jako obow ią z ująca od dnia 1 lipca 1990 r 
(D z. No rm. i M iar nr 8/ 1989. poz . 21) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZA CYJNE ,ALFA" 1990 Druk . Wyd Norm W-wa. Ark wyd O 9(1 1\J::l~' Ii(H 

pn) -

, 

I 



2 BN-89/7435-04 

Tabela 2. Preparaty 

I Wars twa kopiowa 

Lp. Rod zaj 
z polialkoholem z gu 1l1ą 

Wynlagania 

! win ylowym arabsk,] 

(Typ II A) (Typ II B) 

1 2 3 4 5 , 
r ' 

I Wywoływacz ofTsetowy - X 

2 Trawiacz offsetowy do c hromu X X 
BN-84/7411-01 i--- wg 

3 Ak tywator X X , 
_._~-

4 I Ro ztwór zabezpieczający np. z gumy arab-
X X 

l 
ski cj lub konserwato r K-2 

i-_·iJ Kwas ortofosforowy X X wg BN-70/6 19 1-93. cz. 

Kwas siarkowy BN-84/6 191-I05. (i X X W" cz. o 

7 Bezwodn ik kwasu ch romo wego X - cz. 

8 Węglan wapn iowy X X W" BN-86/ 6 191 - 182, cz . I 
<o 

9 A lkoho l ety lowy - X wg PN , 741 A-79522, rckt yl"ikowan y, skażon y 

np . etcrem 

10 Nadmangan ian potaso wy x - wg BN-69/6 191-89. cz. 

I I Kwas szczawIowy X - wO BN-74/ 6193-5 I. cz . o 

I 12 Odwarstwiacz j ednoro7. two ro wy x - c iecz usuwa jq ca szybko (do 5 mi n) zagarbowa -
I 

ną wa rstwę ko pio wi) . n le n I SZCZąC':} struktury i 
po wicrzchn i pł y ty 

13 Farba kop iowa X X czarna o ko nsys tencji pozwa Iaj ' lccj na rów no-

mlCTne ro zpro wad zenie l1a powinzchni ]'ormy 

o ffse to wej 

14 Ba rwn ik - np. błękit bczpoś redn i 3B lub X - w postaci pozwala j,]cc] na przygo to wanie roz-

fi o let krysta liczny tworu 

X - oznacza zas tosowan ie . 

Tabela 3. Wykonanie 

Wa rs twa kopiowa 

Lp. 
Etap wykonania z po liaI - W yko na nie i w y magan ia Sposó b sprawd 7en ia 

i ko ntro li ko holem 
z g u mą 

win ylowym 
a rabską 

(Typ II A) 
(Typ II B) 

I 2 3 4 5 6 

I Przygo towan ie roz- X - wg BN-72/7433-0 I p. 3 wg BN -72/7433-0 I p. 4 
two ru kopiowego 'i 

BN-75/7432-03 n wg BN-75/7432-03 p. 5 - X wg p. 

2 Oczyszczan ie po- X X oczyszcza ni e powierzchni pł y t y wg ta b . 1,lp. 2 Iub 
wierzchn i pł yt y lub folii wg ta b. I lp. 3 na mokro szczot k,] i sproszko-
folii wa nym węglanem wapni o wym wg tab . 2 lp. 8 . a n3- wzroko wo 

s tępni e ro ztwo rem kwas u o rtofosl"o rowego wg ta b. 2 

lp. 5) o c 2% (mi m) lub roztworem kwasu s iark o-
wego wo 

'" 
ta b. 2 lp. 6 o c 3% (mi m) 

po wie rzchnia pł y t y lub folii pOWll1l1a być czys ta . 
rówllo ll, iernie zwilżająca SIC; wodą 

3 Po krywanie pł yty x X równo mierne ro zprowad ze nie roztworu ko pi o we-
lu b fo lii wars twą go wg lp. ł wylan cgo na środe k powie rzchni wiru-

wzrokowo t c rmo met re m 
kopiową i susze nie jącej (w wirówce ) pł y t y zwi l żo n ej wodą ora z wysu-

szen ie w te mpera lurze do 60°C 

warstwa po winna b yć ró wnomiernej g rubośc i d o -
stosowanej do c h ro po wa tośc i po wierzc hni pły t y 

I 
i warunków obróbki : bez wad wg BN-76/7432-04 

SX wzroku wo l upą 
np. wys t ającego Ziarna , krate ró w, grude k. ko met . 

d o tyk ko pii I pęch e rzy . ró żni c odcienia ba rwy: o poł ys k u ws ka .. 
p rze! 

I zUlą eym na wysusze nie o ra z n ie zostawiaji!ca ś l a du 

i d o tyku 



BN-89/7435-04 , 
-' 

cd. tab. 3 

Warstwa kopi owa 

Etap wyko na nia z po li aI- Wykona nie i wymagania Sposób sprawd zenia 
Lp. z gumą 

i ko nt ro li ko llOlc m 
win ylo wym 

a rabską 

(Typ II A) 
(Typ II B) 

I 2 3 4 5 6 

4 Naśw ie tl a ni e (na pro- X X naprom ieniowanie przez formę k op i ową wg tab . I 
mieni owan ic) główne lp. I w kopiora mie pneu ma tycznej o podc i ś n i e niu 

wg ustak il o pt ymal- mini mum 50 kPa, ź ródłem pro mien iowa nia k rót-
nego czasu naśw i c l- kofalowego np. l a mpą rtęc i ową. łukową. kseno no- manometrem (pode i ś -

lania zgodn ie wą wyso koprężną lu b m~ta l o haloge nową nieni e) ekspozymetrem 
7 BN-81 /7432-05 

rozpuszcza l n ości na prom ieniowa nych cle-
(napromi eni owa nie) 

3.5 
Zllllana 

lub se kundomi erze m p. 
mentów warstwy kop iowej - erek t widoczny po wy-
woł ani u 

( czas na promieniowa nia 
dla ź ródeł o sta ł ym na-

N"św i L' t la nie X X na pro mieniowa nie przez ro li ę rozpraszalącą lub 
tęże n i u nap ro mienio-

lI zupd niaj,!ce przez mask ę w warunkach jak przy naśw i c t l H lliu 
wan ia) 

główn ym 

zmniejszenie pracochłonności. korekty minusowej 

5 Wywoł ywa n ie W" X - usun i<;c ie nieut wa rdzonych elementów wars twy ko-=-
usta lell opl y J11 l t I ncgo plo we.l wod,] i tamponem z wa ty 

wzro kowo 
czas u wywoł y wan ia X u s uni ęc i e nieutwa rdzonych elementów wa rstwy ko-
7gnd ni c 

-
se kundo mierze m 

plowe.l roz tworem wywołującym W" tab. 2 lp . I 
B -li ł /7432-0 5 =-7 

i szczot k ą 
p. 3.5 

wylnaga ne po la powinny być odsł onię te na wzo rcu I 

nr 1213: mlelsca po usuni ę t ej warstwie kopiowej 
;:lOwi nny b yć bez zadymiell , (pozos t a ł ości warstwy wzrokowo l upą 10X 

I 
kop iowej): miejsca z ut wa rd zo ną wa rs t wą kopi ową 

- ba lIszkodzell. ubytk ów itp. wad wg BN-76/ 
7432-04 

11 Przem ywa nic - X u s un ięcie pozostał ości roztworu wywoł uj,! ccgu 
alko holem i dosuszc n ie warstwy ko pi owej a lkoholem etylo-

wynl wg tab. 2 lp . 9 i tampo nami z li gni ny 
wzrok owo 

tampo n nie powinie n zaba rwiać s ię na żó łt o przy 
pOCIeranIU kopii. powie rzc hnia ko pii powinna być 

czys ta i sucha 

7 Harwicl l ic21 X - za barwienie ele mentó w wars twy kopiowej przez za-
nurzenie lub polewa ni e roztwo rem barwnika np. wzrokowo 
r07.worcm I'io letu kr ys talicznego wg tab. 2 lp . 14 0(' se k undomierze m 
0.3% (m/ m ) w c i ągu około I mln oraz s płu ka n i e 

bieżącą wod,! 

~ Ko nt roi" kopii X X sprawd ze nia na zgod ność z wyl11nga ll ia nli podan ymi w tab. 4 

9 Ulward'la ni l' (ga r- X - zwię k sze ni e od po rn ości chemi cznej warstwy kopio-
bow,t n ic) chem iczne wcj przez zan urzenie lub polewa nie roztworem bez-

sek und o mierze m 
wodnika kwasu chro mowego \:vg tab. 2 lp. 7 o c 
3o/c (m/m) w el,!gu okolo 40 s 

10 Spluh:an ie wodq X - u sunięc i e roztworu ga rb ującego strumien iem bi eżą -

I WYS lIS7C Ill C cej wody i wysusze nie kop ii strum ieni em powie trza 
wzrokowo 

kop ia powin na być bez zac ieków w wywołanych 

(odsł o ni ętyc h ) miejscach kopii 

II Korekta X X pęd zelk i e m i roztworem kopiowy m lub korek tor-
skim 

wzrokowo 
o bra z ko pii powinien być zgodny z obrazem fo rm y 
ko piowej 

12 Doświ et l ani e - X zwiększen i a od po rnośc i chemicznej wa rstwy kopio-
wej przez napro mieni owa nie ź ró dł em napromienio-

sekund omie rzem 

wa nla wg lp . 4 , W czasie dwu krotn ie dł uższym 
przez dotyk kopii 

13 W ygrzl:wan ic X - zw iększenie odpornośc i chemicznej wars twy kop io- termo metrem 
weJ w pleC ll o tem pera turze okoł o 1200 e w c i ągu sck und o mierze m 
ok oł o 15 mln przez dotyk kop ii 



BN-8917435-04 

cel. ta b. 3 

r" Wa rs twa kopi o wa 

I Eta p wykonania z po liaI- Wykon a nie i wynlagall 13 Sposó b spra wdze nia 
J Lp. 

i ko nt ro li ko ho lem 
z gu mą 

winylowym 
a rabską 

(Typ II B) 
(Typ II A) 

I 2 3 4 5 6 

14 Trawienie X X u sunięci e (p rzet rawienie) warstwy chromu z miejsc 
drukują cych roztwo rem traw i ącym wg tab . 2 Ip .2 
i szc7.0 tk ą wzrokowo i lupą 8X 

b rak wars twy chromu ( odsloni ęc i e mi edz i) w miej-
scac h d rukujących 

15 Odwa rstwieni e X - u s unię c i e ut wa rdzonych elementów wa rstwy kopio-
weJ roztwo rem nad ma nga nia n u potasowego wg 

tab. 2 lp. 10 o c 3% (m/m) i roztworem kwa su 
szeza \\l ł owego W" " 

ta h. 2 lp. I I o c 4% (m/m) lub 
odwars twiacze mjedno roztwo rowym wg lab. 21p 12 
oraz szczo tką 

- X u s unięcie ut wa rdzonych ele mentó w wa rstwy Kopio- w7rokowo 
wcj roztworem kwa su sia rk owego wg tab. 2 lp. 6 
o c J% (m/m ) oraz szczotką 

kopia powinna być ca ł kowicie odwarstwio na . bez 
zad ym i eń i pozostalośc i wa rstwy kopiowej w miej -
scach n icd ruk ującyeh 

16 Hyd ro l'il izac ja X X a kt ywacja powierzchni przez przeta rcie powlerz-
i hydro l'obizacja chni plyty roztwo rem hyd rofi I i zująeo-hyc1 rofobi zu-

jącym wg ta b. 2 lp. 3 za pomoc<) ta mpon u 
wzroko wo 

wa rstwa miedZI (element y drukujilce) powinna być 
l ś nią ca i czys ta: warstwa chromu (ele memy niedru-
kują ce) powinna być czys ta i zw il żaj ąca S i ę wodą 

----
17 N:"1 noszenie la rb y X X rozprowad zc n ie równom ie rnej grubości wa rstwy 

kop iowej farb y kopiowej \vg tab. 2 lp. 13 tam po nem lub wal-
k iem 

W7ro kowo 
wszys tk ie eleme nt y druk uj ,)cc powinn y być pokrytc' 
l a rbą (bez zachla pa li farbą . drobn yc h elementów 
n ied ru k ująeye h w eic'niac:h) 

18 Zabezpi eczen ie X X równomierne rozprowadzan ie g,)bką roztworu za-
powierzchni bez pieczająccgo wg tab. 2 Ip .4 na powi~ rzc hni I'or- wzro kowo 

my ora z wyS USZenie po wict rzem 

19 Kontrola fo rm y 

I 
X X sprawd zenic' na zgodn ość z wym aga n la Ill I poda nym i w tab . 5 

o ffsctowej 
r-----.-

, I Przl'd prncc~e l1l sporZ'Id z<:l nia ko pij i formy ofl~e t owl'.l. rOl' twór kopiowy naJe;; )' badać wg BN-8 1/ 7431-05. w cel u uSlalL'nia npl y m:ll nl'go l'7..a ~ l[ naświet lCl -

I 
11 1, 1 p. 3.5 i \\;y wo! ywa n i:l wa rstwy ko pi0wej p. 4.7 .. 1.3. 

" Etap je " tc-c hnologiczn ie zb,dny. jednak zapewn ia zwi \kszen il' kont rast 11 dla ce ló v,1 kontroli. 

Tabela 4. Wymagania dla kopii 

fi 
Cecha Wynla ga lli a 13; ld" ni" 

I 2 
, 
.) 

Ul11i,·s7.czc nie o br<l zu ko pii obra 7 kop ii powinien być um ieszczo ny na powier7chni pl vly wzrokowo i P l7ylll la re 111 lin iowym 

lu b lo li i \v sposó h zapcwnia.i(:)cy właśc iwe J11arglll csy na odb il - I dzialk<, 0 .5 111111 przez po Jll l(l r ma f -

el'. bez s kosów g inesów w sto, unku dl> wyrysowane-

scll cl11<1 tu 
. . 

obrani go rO Z1l11 CSZCzc n la 

na I'orm ie 

bl Zgodl1 0śĆ odtworze nia wszys tkie elementy teks towe i ilu stracyj ne kopii powin ny być wzrokowo i IUIX) I OX 11 a kopi I i fl>r-

obr~L 7U od tworzo ne 7. 1'0 I" 111 Y ko piowej m il' Kopiowe j 
j"-

Utrwale ni e nicod- k o piową być beL uszkodzcti. wzrO k()Vd) i lup,! I ()X el n: ICJSC Illl eJsca z wa rs t w~ pO\Vlnny 

s łoni <;tyc h ko pii ubytków i 7będnyc h elementów: wa rst wa kopiowa !l1 L' P0Wlrl- pr7\:z dotyk kopii 

na odstawać ocl powicr7chni ply ty lub fo lii anI ulegać odwa r-

stwieniu IV trak cie Jej ob rób ki 



BN-89/7435-04 

cd . tab. 4 

C~ch a W ymagania Badania 

I 2 3 

ci) Czy"ość Ill leJSC mls l o n ię- m iejsca n ic po k ryte warstwą kop ioWil powinn y być czyste . wzrokowo i lu pą IOX 
t yc h k u pii z ods ł o n i~ t ćl m e t a l ową po wie rzc h n ią. bez pozos t a ł ośc i war-

st wy kopiowcj tzw. za d ym i eń , itp. 

~) Odtworz~n i L' Wi'orci.l kon- na wzorc u 12 13 wymaga ne po la powin ny być odsł o n i ę tc l u pą 10X 
trol nl:go zgodnie z us ta le ni e m op tyma lnego czas u naświ e t l ania i wy-

woł ywania W" " 
BN-8 1/7432-05 p. 3.5 

I) W<ld y \vg BN -76/74.\2-04 nicd opuszcza Ine W" " 
BN-76/7432-04 

Tabela 5. Wymagania dła formy 

Cec h <l W ymagania Bada ni a 

I 2 3 

<I) l i 111 i l'~/C/C 11 il' nhra/lI obraz I'ormy powinien być u micszczony na powierzc hn i pł y t y p rzym iarem li n iowy m z dzia łk ą 

I'u rm y lu b lo lii w s posó b za pew n iajilcy wł a ściwe margi nesy na odbi t- 0.5 m m 

e l ' np . bl'? s kosó w 

b) Zg()(.IJ1()ŚĆ o<.! twol7L'nia ob ra? (miejsca dru kujące i n ic d ru kujące) lo rm y dr ukowej po- wzrokowo i lupą IDX 

ob r;l? U WinIen być w peł n i od tworzo ny z I'o rm y ko piowej. bez ub yt-

ków i Ib~dn yc h ele mentów dru k ującyc h 
, 

pos t m;p icn ia krawęd z i kresck i punk tów ras trowa nych ni e IU P'ł 10x 

powIlln y być widoczne przy powiększ~niu 10X 

c) Odtwcw/l'niL' w/p rców na w zo rcu 5261 powi nny być odt worzone (zreprod u kowa ne) l u pą IDx 

kontroln yc h po la o pokryc iu ra strowym co naJllln lcJ JCJ70 i 97% 
, 

na wzorcu 122 1 powinn y być od two rzo ne (zrep roduk owa ne) wzrokowo 

wszystk ie pola 

d) f'r? ydatn ość d " c lcme nt y dru k ujące I'o rm y o ffsetowej powinn y mieć wł aści- p rzez wyko na n ie odbitki w urządze-

LI I'U" t H\la 11 i~l wości hydrolobowe (o lcofil owc ), natomiast elementy ni edru- niu do wykonan ia p róbnyc h od bit ek 

ku j'lcl' powi nny mieć wł aściwości hyd rofilowe (o\cofobowc) i sprawdzenie w U 

" 
BN-88/74 14-05 

7<l pcwniające możliwość poprawncgo wy kona nia odb itek dru-

ka rsk ich bcz wad nad ruku wg PN-80/ f'- 55207 

e) W:ld) nic dopuszcza si, wad powie rzc hni ja k : pitting, wże ry, przy- wzrokowo oraz l upą 10X 

pa1cnia . ?.Iu szC7~ ni a , pęc h e rze, po ry, s l11u gi. d ziury. 7adrapa-

nlll itp . 

nic c1 op uszC7a s i ę waci wyko nani a. ja k ubytki rys unku lub do- wg B N -7 6/7 4 3 2 -04 

da tkowy rys ul1d oraz 11111 e w)'nikaj'lcc z waci kopi i wo 
<-

BN-76/7432-04 

3. BADAN IA b) Ocena kopii offsetowej. K opi ę o ffse tową na l eży 

u z n a ć za dob rą, jeże l i odpowiada wy maga ni o m poda
nym w ta b . 4. 3.1. Wytyczne ogó lne. Badan ie n ależy wykonać: 

- w kon tro li bi eżącej , n p. sa mok o n tro li wyk o na nia 
kop ii i lorm o frse towych; 

- 'vi' ko ntro li międzyope racyj n ej I'o rm o fTse towych. 
Każda ko pia i forma o l'l'se towa pod lega bada n iom 

ja k ośc i. 

.'-2. Sposób wykonania badań - wg tab. 3 5 
3.3. Ocena wyników badań 
a} Ocena procesu technologicznego. Eta p p roces u 

tec hn o log icznego n a leży u znać za do b ry , j eże li jes t W Y 

ko na ny zgodn ie z tab. 3. 

Kop ię ol'fsetową należy u znać za n i edob rą. jeże li cho
c i a ż j edna z badanych właściwości nie jest zgod na z wy
maga n Iamt podanymi w tab. 4 , 

c) Ocena formy offsetowej. Form ę o l'rse tową na leży 

uznać za dobrą, jeże li odpowiada wy maga l11 0 m poda
nym w ta b . 5. 

Formę offsetową n a l eży uznać za ni edobrą, j eże li 

choc i a ż jed na z bada nych właśc i wośc i' nie jes t zgod na 
z wymaga niami po da nymi w tab. 5. 

K ON I EC 

Inlorl11: lcjl' dodatkowe 



6 Informacje dodatkowe do BN-89/7435-04 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Bada wczo-R ozwo
jowy Przemysłu Poligraficznego , Warszawa. 

2. Normy związane 
PN-74/ A-79522 Spirytus rektyfikowany 
BN-69/6 191-89 Odczynn iki . Nadmangania n potasowy 
BN-70/ 6191-93 Odczynn iki . Kwas o rtofosfo rowy 85% 
BN-84/6 191-105 Odczynniki . Kwas siarkowy 
BN-74/ 6193-51 Odczynniki. Kwas szcza wiowy 
BN-73/7401-07 Podstawowe techni ki drukowania. Wykonan ie formy 

ko piowej. Na zwy i o kreś lenia 

BN-72/7401-1O Tec hnika druk owa nia płaskiego. Wykonanie fo rm y 
drukowej . Nazwy i określen i a 

BN-75/7401- 14 Fo togra fi a reprodukcyjna w polig ra fii. Słownictwo 

BN-80/7402-04 Wzorce kontrolne dla reprodukcji polig rafi cznej. Po
dz i a ł ichara ktc rystyka tech niczna 

BN-84/7411-01 Preparaty offsetowe. Za stosowanie . wymagania i ba
dania 

BN-86/7411-02 Odbi tki druka rskie o ffse towe. W ymaga nia i badania 
jak ości nadruku za pomocą paskó w kontroln yc h 

BN-75/7432-lJ3 Offset. Roztwó r kopiowy GMP 
BN-76/7432-04 Kopi e fot oc hemiczne. Charak terystyka wad 
BN-8 1/ 7432-05 Wa rstwy kopiowe i ko pie chemigraficzne o raz offse-

towe. Pobieranie próbek i metod y badań 

" 

BN-83/7432-06 Fo rm y kopiowe. Wymagan ia podstawowe i bada ni a 
BN-72/7433-01 C hemigrafia. Roztwory kopio we PA W 
BN-78/7435-0 I Płyt y offsetowe wielo metalowe na podłożu sta lowym. 

Wymagania i bada nia 
BN-86/7435-02 Folia offse towa dwumetal owa. Wymagan ia i badania 

3. Literatura 
Czich oń H .. Czich oń M.: Współczesne warstwy kopiowe w druku 
płask im. Materiały i S tudia Centralnego Laboratorium Poligraficznego. 
Wa rszawa: Wydawnictwo Ka talogów i Cenników 1971. 

4. Autorzy projektu normy - dr inż. Tomasz Dąbrowa - Instytut" 
Po ligrafii Politechniki Warsza wskiej w Warszawie. mgr Rysza rd God
lews ki - Ośrode k Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
w Warsza wie. 

S. Producenci i dystrybutorzy płyt i folii wielometalowych 
- pł yty wic lometalowe ; p rod ucent - Zakłady Remon tu Maszyn 

Poligralicznych GRAFMASZ w Warszawie i dystrybutor - Cent ra la 
Zaopatrzenia Przem ysłu Po ligra ficznego T ECHNOGRAF w Warsza-

wle~ 

- folie dw u metalowe - Zak łady WH;słodru kowe Robo tniczej 
Spółdzie lni Wydawniczej w WarszaWie, Państwowil Wy twórnia Pa
pierów Wartośc i owych w Warszawie, D rukarnia Wydawnicza w Kra
kowie. Łódzkie Zakłady Graficzne w Łodzi. 
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